


公司介紹

成 立： 1999 年10月

董事長：官錦堃先生

總經理 : 王年清先生

營運總部 : 桃園市中壢區

資本額 : 新台幣 6.93億

員工數 : 台灣 505人+大陸 424人

主要業務 : 智能自動化整合服務

迅得機械自1999年公司成立，開拓多

個產業之自動化市場，如半導體、光電

產業、印刷電路板…等產業。曾榮獲:

小巨人獎、國家磐石獎、創新研究獎、

潛力中堅企業….等多項殊榮。並成為經

濟部合格自動化供應商及自動化觀摩示

範廠商。



公司沿革

• 與德商合資成立

• PCB自動化領導品牌

• 成立東莞廠

• 成立光電事業部

• 經濟部創新研究獎

• 成立太陽能事業部

• 東莞新廠完工

• 經濟部小巨人獎

• 模組化產品設計

• 成立加工中心

• 經濟部創新研究獎

• 獲頒國家磐石獎

• 成立半導體事業部

• 成立智慧製造研發中心

• 發表PCB產業通訊協定

• 與研華領軍成立PCB國家隊

• 獲准興櫃掛牌

• 半導體產業S2認證

• 進入半導體產業

• 發展智慧機械

• 經濟部合格自動化供應商

• 台商回台自動化觀摩示範廠

• 由硬體製造轉型為軟體服務

• 自製三軸Robot大賣超過2000支

成長擴張期 轉型發展期 轉型擴張期初創發展期

1999 2005 2010 2015
5億 10億 20億

• 獲頒潛力中堅企業

• 獲准上櫃掛牌

• 設立楊梅廠(半導體基地)

40億

價值創造期

• 成立ATC研發中心

• 成功轉上市

• 雙引擎策略奏效

2020



大陸事業部
SAC

電子事業部
EBU

光電事業部
PBU

半導體事業部
SBU

前瞻技術
研發中心

董事會 董事長 總經理

稽核 總經理室

組織團隊

重視研發創新，已獲264項專利
二度榮獲創新研究獎

營運長

財務長

技術長



事業單位 市 場 產品應用 主要客戶

電子事業部

印刷電路板

自動投收板機
全廠自動化規劃整合
智慧工廠解決方案
PCB專用智慧盒

欣興、南亞、景碩
華通、台郡、嘉聯益

大陸事業部
臻鼎集團、健鼎
景旺集團、深聯

半導體事業部
半導體封裝
半導體晶圓

半導體智慧物流
半導體線上倉儲

日月光、矽品、南茂
台積電、華邦電

光電事業部
液晶面板
其 他

全自動包裝機
製程自動化規劃

友達、晶技、輝能

產品應用領域



生產基地與服務據點



產品組合 (2021)

52.1%
印刷電路板

8.4%
平面顯示器

39.5%
泛半導體

晶圓廠 10%

IC封裝 5%

載 板 24.5

產品占比



營收表現
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競爭優勢

創新能力

掌握客戶

產業分散工藝技術

客製化服務

競爭優勢

研發人力33%
研發專利264 項
模組化設計

協同開發
量身服務
售後服務

德國工藝技術
設立加工中心
建立組裝SOP

SEMI
PCB
FPD
EMS

甩開競爭者

客戶依賴高
握有全球前10大
PCB客戶中8家

垂直整合力 發揮綜效



雙引擎發展策略與關鍵技術



SAA華麗轉型驅動元素-PCB智慧製造

智慧自動化軟體智慧自動化裝備



SS-803線邊倉

ZIP示意圖

專用無塵載
具

水平三軸收放板機

六軸收放板機

智慧製造軟體

AGV無人自走車

連接各
式製程

SAA在載板產品應用-
高階載板廠智能化物流解決方案

業界最完整的
智慧工廠解決方案



智慧搬運控制管理系統

智慧半導體ZIP系統

智慧12”晶舟儲位系統

智慧8”晶舟儲位系統

核心多功能三軸機器手

嵌入式晶舟儲位系統

SAA華麗轉型驅動元素-半導體AMHS系統



晶圓廠配置示意

Interbay

Intrabay

Intrabay

大型倉儲 製程機台 ZIP STK

90%

10%

超大型晶圓廠單一Phase

儲位分配

大型倉儲 ZIP STK

40台*50格=2000格
約18000格

Storage arrangement in Foundry



半導體晶圓廠智能化物流解決方案



半導體封裝廠智能化物流解決方案



永續經營佈局-打造半導體生產基地(新生廠)

土地: 4000坪 總建坪: 8000坪以上

基地位置



企業展望

1. 持續提升半導體產品營業比重
• 配合台積電持續開發新產品
• 拓展半導體市場新客戶

2. 提升毛利率
• 智慧製造解決方案提升產品價值
• 持續跟進鎖定高端載板市場與半導體先進製程

3. 發展ESG企業永續
• 規劃綠建築節能減碳
• 規劃淨零碳排期程目標
• 開發更節能減碳之設備產品



Thank you for your attention

與您攜手合作共創雙贏

簡報完畢，敬請指教


